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안건 2  제3기 소재부품기술 슈퍼 을 기업 선정 결과 ※ 공개용

1. 안건 개요

□ (추진 배경) 반도체 분야 ASML社와 같이 압도적 기술역량으로 공급망 
재편 과정에도 배제되지 않는 기업을 육성하기 위해 추진('24년부터 선정)

    * (근거) 소재·부품·장비 글로벌화 전략(‘23.4.18 제11차 소재·부품·장비 경쟁력강화 위원회 심의·의결), 
’24년 소재부품기술개발사업(패키지형 : 슈퍼 을 R&D) 신규지원 예산 심의·확정(’24.8.27 사심위 의결)

□ (지원 방식) 신청 기업이 제안한 기술개발 계획 및 성장 로드맵을 
평가하여 주관기관을 슈퍼 을 기업으로 선정 → Cascading (유연 컨

소시엄)* 방식을 적용하여 협력기업과 함께 통합형 패키지 과제 지원

    * 주관연구개발 기업을 먼저 선정 후 협약 시 컨소시엄을 자율적으로 구성하는 방식

□ (지원 대상) 반도체 등 10대 분야 공급망 핵심 급소기술 개발 기업

2. 신규 슈퍼 을 과제 주요 내용

슈퍼 을 기업명 분야 개발 목표

한화오션 기계
금속 · 잠수함용 연료전지 시스템 장비 및 심해용 합금 배관 개발

선익시스템 디스
플레이 · OLED 증착 공정 자율제조 기술 선점 및 원가 절감

이오테크닉스 반도체 · 국부 가열 레이저 어닐링 출력 자동 미세조정 기술로 한계 
극복

에코프로비엠 전기
전자

· 황화물계 고체전해질 원료 활용도 향상 및 습식 제조 
기술개발

두산전자사업 전기
전자

· 동판 소재 및 적층 기술 개발로 신호 경로 단축 및 방사 
성능 강화


